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采用原子力显微镜研究了磁控溅射多晶薄膜表面粗化行为对归一化沉积温度 !+ ,!-（!+ 是沉积温度，!- 是材

料熔点）的依赖性与薄膜生长方式转变行为 .随着 !+ ,!- 增加，薄膜表面粗糙度增加，而表征粗糙度随时间演化特

征的生长指数!历经了先减小再增加的过程 .!对 !+ ,!- 的依赖关系反映了薄膜生长方式的转变行为，即薄膜生长

依次由随机生长方式向表面扩散驱动生长方式与异常标度行为生长方式转变 .在低于体扩散控制薄膜生长的温度
时，晶界扩散机理导致多晶薄膜的表面粗化的异常标度行为 .
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# C 引 言

近年来，薄膜表面及其粗化行为引起了许多研究

者的关注［#—*］.一方面，随着膜厚不断向亚微米和纳
米尺度减小，薄膜表面对其电学［%］、磁学［)］及力学［(］

等性能存在越来越重要的影响；另一方面，研究薄膜

表面粗化行为还有助于深入理解薄膜生长机理［"］.
一般而言，对远离平衡态条件制备的薄膜，其表

面形貌通常表现出分形或自仿射特征从而可以用动

力学标度理论进行研究 . D5-67E 等人［#］提出了正常
标度公式描述薄膜表面动态演化过程

"（#，$）F #"%（ $ ,#",!）， （#）
式中 $，#，"（#，$）分别为薄膜生长时间、系统尺寸、
表面均方根粗糙度，"与!为动力学标度指数，标度
函数 %（&）具有如下性质：当 &"#时，%（ &）为常数；
当 &##时，%（ &）G &! .因此，当 # 较小或 $ 较大时，
"（#，$）G #"；而当 # 较大或 $ 较小时，"（#，$）G $! .
其中，生长指数!描述了表面粗糙度随时间的演化
速度，是表征薄膜表面粗化的重要参数 .尤为重要的
是，许多研究者建立了大量的薄膜生长普适方程或

模型来求取!的理论值，证实了不同!值对应于不
同的薄膜生长机理，如!F #,’对应于随机生长模式
的薄膜生长过程，!F #,%对应于线性表面扩散控制

的薄膜生长过程 .我们可以参照这些理论值来分析
实验上测定的!值，进而探讨实际薄膜沉积过程中
的生长方式［"，1］.
沉积工艺参数如沉积温度等对薄膜生长机理及

其表面粗化行为存在重要影响 .大量文献从实验上
研究了非晶薄膜与单晶薄膜的表面粗化行为对沉积

温度的依赖性 . H-?>+等人［’］系统地研究了非晶氢化
硅（54H6 I J）薄膜表面粗化与沉积温度的相关性，发
现改变沉积温度会导致薄膜表面粗化行为及其生长

机理的转变 . 2K>?L等人［&］对单晶 0; 膜表面粗化行
为的研究也得出类似的结果，认为增加沉积温度导

致薄膜生长方式转变及!值递减 .至今，就我们所
知，没有人系统地研究过多晶薄膜表面粗化行为对

沉积温度的依赖性，且仅有少量文献研究过多晶薄

膜的表面粗化行为，如 M6>5等人［#$］发现室温下溅射
沉积的 N7膜的!$$C))，0O65P?77K等人［##］得到室温
下溅射沉积 N;膜的!$$C%$，此外，其他如 QK［#’］，
R>［#*］等多晶薄膜也受到了一定程度的关注 .但是，这
些研究较为分散，测定的!值通常在一个较大的范
围内变化，对多晶薄膜的表面粗化行为及其生长机

理的理解尚存在不足 .
本文利用磁控溅射方法制备 0;和 S5两种多晶

薄膜，研究了其表面粗化行为对归一化沉积温度

!+ ,!-（其中 !+ 是沉积温度，!- 是材料熔点）的依赖
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性及薄膜生长方式 !由结构区域模型（"#$）［%&］可知，
相对于绝对温度值，选择 !’ (!) 作为变量能够更准

确地揭示薄膜表面演化行为及其生长机理对温度的

依赖性 ! *+与 ,-分别是具有较低和较高的熔点的
材料，当实验中基片加热的绝对温度范围受到限制

时，选择这两种材料有利于拓宽 !’ (!) 值的研究范

围，此外，这两种材料具有重要的应用背景，比如作

为集成电路中的互连导线与扩散阻挡层等 !

图 % 典型的 *+膜与 ,-膜三维表面形貌的 ./$图像 （-）—（0）对应膜厚 " 依次为 12 3)，%22 3)，422 3)，522 3)的 *+膜，!’ (!) 6 27&%；

（8）,-膜，!’ (!# 6 27%%，" 6 452 3)；（9）,-膜，!’ (!) 6 27%5，" 6 412 3)；（:）,-膜，!’ (!) 6 274%，" 6 452 3)；（;）*+膜，!’ (!) 6 275%，" 6

522 3)；（<）*+膜，!’ (!) 6 2714，" 6 442 3)（图像扫描长度单位：!)）

47 实验方法

用 =>?1@2A型超高真空磁控溅射设备沉积薄
膜 !采用纯度均优于 BB7B1C的金属 *+与 ,-为溅射
靶材，衬底材料为 "<（%%%）单晶基片，在丙酮溶液中
超声波清洗基片之后通气烘干，随后装入真空室 !溅
射本底真空度为 1 D %2E 1 ?-!沉积薄膜前通入 .F气
溅射清洗靶材与基片 !两种薄膜沉积工艺相同：.F
气流量 52 G)5 ()<3，溅射气压 275 ?-；溅射功率 %22

H；靶I基片距离 @ G)；沉积束流垂直基片表面入射，
且基台以 52 F()<3速度旋转，以消除薄膜生长过程
中的阴影效应［%5］；沉积温度 !’ 为 512 J到 K22 J，*+
与 ,-的熔点分别为 %51@ J与 54@B J，相应的 !’ (!)

值分别为 274K—2714 与 27%%—274% !用 ="$I@K22/
型场发射扫描电镜（/L"L$）观测薄膜断面来确定膜
厚 " !用 HL,I"?$IB122=5型原子力显微镜（./$）以
敲击模式（,-MM<3: )N08）测定薄膜表面形貌，扫描范
围从 271!) D 271!)到 O!) D O!)，图像分辨率为
1%4 D 1%4像素，对图像进行“平滑”以消除试样放置
时可能存在的倾斜效应，随后采用设备附带的软件

计算薄膜表面均方根粗糙度 $（ %，&）!最后，根据动
力学标度理论采用公式 $（%，&）P &! 求得薄膜的生
长指数!!

5 7 结果与讨论

图 %示出了典型的 *+膜与 ,-膜的三维表面形
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貌 !"#图像 $所有薄膜表面均由分布均匀的小丘构
成 $对相同温度下沉积的薄膜而言，随着膜厚 ! 增
加，薄膜表面小丘不断长大，（如图 %（&）—（’），()
膜，"* +", - ./0%），显示了随生长时间变化的表面粗
化行为 $其他沉积温度条件下制备的薄膜也具有类
似的生长行为 $图 %（1）—（2）为不同 "* +", 值的薄膜

生长表面形貌，尽管膜厚存在轻微差异，但不难发

现，随着 "* +", 增加，表面小丘尺寸增加，从表象上

观察，薄膜的生长表面演化存在对归一化沉积温度

的依赖性 $图 %也给出了 !"#图像的高度分布统计
图，显示了正态分布特征，表明这些 !"#图像能全
面地表征薄膜表面高度变化［%3］$
根据 !"#图像计算了不同 "* +", 条件下沉积

薄膜的表面均方根粗糙度 #（ $，%），如图 4所示 $可
以看出，一方面，随着膜厚增加，#（ $，%）值不断增
加，显示了薄膜表面的生长粗化行为特征；另一方

面，随着 "* +", 增加，薄膜的 #（ $，%）值呈增加趋
势 $对于较小的 "* +",（ 5 ./46），薄膜的 #（ $，%）值
较小，反之，较大的 "* +",（ 7 ./0%）条件下制备的薄
膜具有粗糙的表面 $ 89# 理论［%0］指出，当 "* +", 5
./:时，薄膜为非等轴柱状晶形态，沉积粒子具有较
弱的迁移能力；当 ./: 5 "* +", 5 ./3时，薄膜为等轴
柱状晶形态，其生长过程取决于表面扩散机理；而当

"* +", 7 ./3时，薄膜的生长过程由体扩散机理决定
且形成等轴晶结构 $我们认为，对于以（非）等轴柱状
晶形态生长的薄膜，晶粒在膜面排布平整，薄膜表面

不会具有较大的粗糙度，反之，随着 "* +", 增加至

体扩散机理占据主导作用时，薄膜将向等轴晶形态

转变，晶粒在膜面上排布的不平整导致了表面上晶

粒间高度差增加，这将导致表面粗糙度的显著增加 $
值得注意的是，本文中薄膜的 #（ $，%）明显增加时
对应的 "* +", 值（./0%）小于 89# 模型预测的临界
值（./3）$这是因为沉积粒子能量、杂质及膜厚等因
素对 89#模型的临界转变 "* +", 值存在影响，传统

的 89#理论是基于厚膜（几个!,到数十个!,的膜
厚）的研究而建立的，而本文研究的薄膜的厚度均小

于 %!,，膜厚降低将导致 "* +", 临界值下降
［%;，%6］，

此外，增加沉积粒子轰击能量也将使得 "* +", 临界

值［%0］减小 $
本文进一步研究了薄膜表面动态粗化过程的标

度行为对 "* +", 的依赖性 $我们根据公式 #（ $，

%）< %!在 =>?［#（$，%）］@ =>?［!］坐标系中对数据（图

4）进行线性拟合，从而确定了!值 $图 :示出了薄膜
生长指数!与归一化沉积温度 "* +", 的关系，虚线

表征了!值的演化趋势 $其他相关文献的研究结果
也示于图 :中，可以看出，它们与本文实验结果具有
较好的一致性 $随着 "* +", 增加，的变化历经了两

图 : 薄膜生长指数与归一化沉积温度的演化关系 本文实验

结果（!）及其他文献的实验结果（"，化学气相沉积 () 膜［:］；

#，溅射 !=膜［%.］；$，溅射 !)膜［%%］；"，溅射 #>膜［%4］；"，蒸发

沉积 AB膜［%:］；%，蒸发沉积 !)膜［%C］；&，溅射 ()膜［%D］）

图 4 不同的归一化沉积温度条件下沉积薄膜的表面粗糙度随

膜厚的变化

个阶段：当 "* +", 5 ./46 时，!由 ./0D 逐渐降低至

./:0；而当 "* +",’ ./46，! 由 ./03 逐渐增加至

./C3 $这表明了随着归一化沉积温度增加，薄膜表面
粗化的标度行为发生了变化，相应的薄膜生长方式
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发生了连续性转变 !
基于对实际薄膜生长过程的研究，许多研究者

建立了不同的普适生长方程或模型来描述薄膜生长

及其表面粗化行为 !最简单的薄膜生长方式是随机
生长模式［"］，描述了沉积粒子具有较弱迁移能力的

薄膜生长过程，这种生长方式多出现在较低温度或

较高沉积速率条件下的薄膜沉积过程 !对二维生长
表面而言，由随机生长方式推导出!# $%& !此后，在
随机生长方式的基础之上，针对实际薄膜生长过程

中通常存在着沉积粒子的表面扩散，有人提出了整

合表面扩散机理的生长方式，包含线性与非线性表

面扩散驱动生长两类，它们描述了沉积粒子具有不

同迁移能力的薄膜生长过程［&’］!对二维表面生长来
说，线性与非线性表面扩散驱动生长模式得到的!
分别为 $%(与 $%) !最近的研究［&$—&*］表明，薄膜还存
在具有异常标度行为的生长方式，相应的! + ’,)，
与现有的生长模型推导的结论（!!’,)）存在矛盾 !
这种异常标度行为生长方式的出现是由于通常的薄

膜生长模型对某些生长机理或质量传输方式未能加

以全面考虑，如非正交的沉积粒子入射角引起的阴

影效应［&$］与体扩散机理［&*］等 !其中，对体扩散这种
质量传输方式而言，目前还没有建立一个普适的生

长模型来描述其对表面粗化标度行为的影响，且许

多相关的物理机理尚未澄清 !但是，部分实验研究证
实了这种质量传输方式的确导致了薄膜生长的异常

标度行为，测定得到的!值在大于 ’,)的较大范围
内变化 ! -./ 等人［&*］研究了工艺参数对电沉积 0.
膜表面形貌演化的影响，证实了体扩散将导致表面

演化的异常标度行为，测定的!值在 ’,)) 到 ’,1)
之间变化 ! 2345.64等人［*］对化学气相沉积（027）0.
膜表面粗化行为的研究也得到类似的结论 !
结合上述理论，本文分析了依赖于沉积温度的

多晶薄膜生长方式的转变行为 !当 !8 %!9 # ’,$$时，
薄膜的!值等于 ’,(:，其生长过程为随机生长方
式，这归因于在温度较低时，沉积粒子的迁移性能较

弱，在薄膜生长表面的迁移受到限制，因此，薄膜表

面粗化行为来自于沉积粒子束流的随机噪音；随着

!8 %!9 增加，沉积粒子的表面迁移能力增强，可以在

生长表面进行迁移，这使得薄膜生长方式逐渐转化

为表面扩散驱动的生长方式 !表面扩散能力的增强
通常导致了沉积粒子对生长表面缺陷如孔洞的填

充，以及在表面张力作用下由生长表面化学势高的

位置（如表面上的凸处）向化学势低的位置（表面上

的凹处）迁移［&(］，从而使得生长表面趋于平滑 !相应
的薄膜表面粗化过程受控于由沉积束流的随机噪音

引起的粗化效应与由沉积粒子表面扩散导致的平滑

效应之间的竞争 !值得一提的是，本文的!值并不
能降低至表面扩散驱动生长方式预测的理想值（$%(
或 $%)），这是因为在薄膜生长过程中可能还存在其
他质量输运机理如体扩散等的影响，因此未能得到

理想的!值
［&］；继续增加 !8 %!9，尤其是当 !8 %!9 +

’,*$时，!大幅增加（ + ’,)），薄膜生长表现为异常
标度行为的生长方式 !前述基于 ;<=理论对薄膜粗
糙度的分析表明，当 !8 %!9 + ’,($ 时体扩散机理才
对薄膜生长起到主控作用，而上述实验结果表明在

相对较低的沉积温度下，薄膜生长就出现异常标度

生长方式，二者存在不一致性 !这表明多晶薄膜表面
粗化的异常标度行为除了受到体扩散机理控制以

外，还受到了其他质量传输机理的影响，本文对此进

行了分析 !
对多晶薄膜而言，其生长过程中主要存在表面

扩散、晶界扩散、体扩散等几种质量传输机理，而薄

膜的表面粗化行为依赖于这些质量传输机理［"］!就
我们所知，以往对薄膜表面粗化行为的研究并未考

虑晶界扩散机理 !一方面，大部分的实验研究主要是
针对结构相对简单的单晶或者非晶薄膜，这两种薄

膜并不存在沿晶界的质量传输；另一方面，鉴于建立

模型时存在较大困难，通常的薄膜生长方程或模型

并未考虑晶界扩散 ! >3?@AB［&(］等人研究了多晶薄膜
的表面演化，他们证实沿晶界的质量输运（晶界扩

散）会影响薄膜表面形貌及其演化 !同时，与体扩散
比较，晶界扩散的激活能较小［&)］，在相对较低的温

度下，沿晶界质量传输更容易发生 !因此，我们认为，
在低于体扩散机理控制薄膜生长的沉积温度时，薄

膜中晶界扩散机理的激活增加了体系的质量输运途

径，薄膜生长方式不再局限于仅受到表面扩散机理

的作用 !沿晶界的质量传输机理的增强可能导致了
薄膜表面生长的不稳定性［&C］，进而导致了表面粗化

的异常标度行为 !
本文进一步通过与非晶薄膜表面粗化行为的对

比研究证实了上述分析 ! ;96D8等人［&］系统地研究非
晶薄膜的表面粗化行为，薄膜生长的温度范围为

’,&& E !8 %!9 E ’,(C，没有包含体扩散机理控制薄膜
生长的温度区间，得到的!值由 ’,) 单调降低至
’,’C !这一研究表明，当体扩散机理没有对薄膜生长
起支配作用时，!值不会出现增加的趋势 !而本文对
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多晶薄膜表面粗化行为的研究发现，在小于体扩散

机理控制多晶薄膜生长的临界温度下，薄膜表面粗

化就表现了异常标度行为 !这进一步证实了在相对
较低温度下，更易被激活的晶界扩散机理导致了多

晶薄膜表面粗化的异常标度行为 !
随着薄膜沉积温度继续增加（!" #!$ % &’()），晶

界扩散与体扩散都将对薄膜表面粗化行为产生重要

的影响，在本文中我们很难进一步区分这两种质量

传输机理对薄膜表面粗化异常标度行为的贡献 !从
上述分析可以看出，尽管晶界扩散和体扩散机理均

能导致表面粗化的异常标度行为，但是，二者在影响

表面粗化的物理机理可能存在差别，这有待我们后

续工作进一步研究 !

( ’ 结 论

（)）基于动力学标度理论以归一化沉积温度

!" #!$（从 &’))到 &’*+）为变量研究了磁控溅射方法
制备的 ,-与 ./薄膜的表面粗化行为及其生长方式
的转变行为 !
（+）随着 !" #!$ 的增加，薄膜表面粗糙度呈单

调增加趋势，以（非）等轴柱状晶结构生长的薄膜表

面较为平滑，而以等轴晶结构生长的薄膜表面显著

粗化 !
（0）随着 !" #!$ 的增加，表征薄膜表面粗化行

为的生长指数!历经了先减小再增加的过程，这反
映了薄膜生长方式的转变行为，即依次从由随机生

长方式向表面扩散驱动生长方式及异常标度行为的

生长方式转变 !
（(）在低于体扩散控制薄膜生长过程的温度
时，多晶薄膜的晶界扩散机理导致了表面粗化的异

常标度行为 !

［)］ 1/$234 1，526"78 . )9:* " ! #$%& ! ; !" <=*
［+］ >$7?" ; @ A，B7""73" C，>/DE7D A +&&0 ’(() ! #$%& ! *+,, !

"# :F*
［0］ 5/GH-7G <，;3I733/ J A，>/3K/L7GG/ M ,，;LK2/ ; J )99* ’(() !

#$%& ! *+,, ! $" )+:*
［(］ ./DN C，O- B C，C/DN P，<2 O +&&0 -./01+)+/,012 ! 324 !

$$ ((*
［*］ QR/?"-IS >，./8/T/"T2 .，U/S7 A )999 !$.2 &1).5 6.)7& %&%’%&& F=
［F］ ./8/ES-$ J，V7DD/D2 @ @ )99= 8906 ! :1;, ! !+/$21) ! ($ +=+
［=］ A7/82D P )99: <0;/,;)，8/;).24 ;25 =01>,$ <;0 <017 3?9.).@0.97
（,/$IL2EN7 WD2K7L"2?4 PL7""，,/$IL2EN7，A;）

［:］ <2- X C，Y- J 1，>-D , C，XT/DN Z [ +&&F ’/,; #$%& ! 8.2 !

)) )9F*（2D 6T2D7"7）［刘志文、谷建峰、孙成伟、张庆瑜 +&&F物

理学报 )) )9F*］

［9］ VS?7G , \，A26732 P 1，>?7]T7D" P C +&&) #$%& ! A+B ! V

$& )+*(+=
［)&］ <2?/ ;，>/D6T7G J \ +&&& #$%& ! A+B ! V $! =F9+
［))］ ,T2/L733S M P，[S- @，B2$ @ B，MSI7L?" .，B7$]R2L?T M .，

A2337L ^，YL/4 B \，5/DE7LKSSL? B Y，.L2K7E2 U，PT233]S? > M，

XT/DN Z J，C2332/$" >，B7??7L"SD J V )99= 8906 ! 8/. ! %"* +(*
［)+］ C/DN J，<2 Y，[/DN P，,-2 A Z )99: 3901($%& ! *+,, ! &# +:0
［)0］ ^T/L$/ET28/L2 , 5，;32 ; _，>-L7"T U，PT/"7 ^ A，,T/-ET/L2 >

A，Y/D7"/D 5，Y-]?/ ;，^/"/DD/6T/L4/ V ; +&&& 81).5 8,;,+

:17792 ! !!& 0==
［)(］ BD7]]7L M，A7""27L M +&&) #01/ ! 8#C3 &&$+ :=
［)*］ A/8"-$SK ;，52E- M，P/3/GSN3- ;，>?LS7K7 P +&&( :1))1.5 ;25

C2,+06;/+ 8/.+2/+ #+# 0F*
［)F］ V/LD/ P V，;E/$28 A )99: !$.2 81).5 <.)7 %!+ +=
［)=］ A7""27L M，Y2L2 ; P，MS4 M ; )9:( " ! D;/ ! 8/. ! !+/$21) ! ;

# *&&
［):］ 5/GH-7G <，>/3K/L7GG/ M ,，@7LL/"?2 P，5/L/ J A，;LK2/ ; J )99F

8906 ! 8/. ! %&) )=
［)9］ V-G2S M，YD766S \，VSL/NDS ,，5/3I-"/ W，P2"7L2 P，V/LISL2D2 \，

A23/D2 P +&&& 8906 ! 8/. ! &&& <)
［+&］ </2 X C，^/" >/L$/ > )99) #$%& ! A+B ! *+,, ! $$ +0(9
［+)］ [- J，;$/L J Y +&&+ #$%& ! A+B ! \ $$ &+)F&0
［++］ ;-N7L A ;，5/GH-7G <，,-7LDS M，,/"?LS A，J7LN73 A，>/D6T/7G

_ +&&F #$%& ! A+B ! V +% &(*(0F
［+0］ @-S >，>6TR/LG/6T7L C +&&) #$%& ! A+B ! *+,, ! "$ +*F
［+(］ M/I82D \，B32DN7L < +&&* ’/,; ! -;,+0 ! )% F+9
［+*］ O2/ < 1，XT/DN X O )9:9 E.669&.12 .2 -+,;)&（@/LI2D：P-I32"T2DN

@S-"7 S‘ @/LI2D QD"?2?-?7 S‘ .76TDS3SN4）])0=［夏立芳、张振信

)9:9 金属中的扩散（哈尔滨：哈尔滨工业大学出版社）第 )0=
页］

［+F］ ;$/L J Y，</$ P A，1/$234 1 )990 #$%& ! A+B ! \ &+ 0+(+

())) 物 理 学 报 *F卷



!"#$%&’ #(")*’+,+) %+- )#(./* 0(-’ /#%+1,/,(+ ($
2(34&#41/%33,+’ /*,+ $,301!

!"#$ %&’%(# )( *+’,+&-

（!"#"$ %$& ’#()*#")*& +)* ,$-.#/0-#1 2$.#30)* )+ ,#"$*0#14，50’#/ 60#)")/7 8/03$*40"&，50’#/ ./0012，9.0/#）

（3+4+&5+6 70 8"9 :00;；<+5&=+6 >"#(=4<&?@ <+4+&5+6 :2 %(#+ :00;）

AB=@<"4@
C(<D"4+ <E($F+#&#$ ED G( "#6 H" ?EI94<9=@"II&#+ @F&# D&I>= 6+?E=&@+6 B9 >"$#+@<E# =?(@@+<&#$ "@ 6&DD+<+#@ FE>EIE$E(=

@+>?+<"@(<+ := J:>（:= "#6 :> "<+ @F+ =(B=@<"@+ @+>?+<"@(<+ "#6 @F+ >"@+<&"I >+I@&#$ ?E&#@，<+=?+4@&5+I9）F"5+ B++# =@(6&+6

(=&#$ "@E>&4 DE<4+ >&4<E=4E?9 K ,&@F &#4<+"=&#$ := J:>，@F+ =(<D"4+ <E($F#+== ED @F+ D&I>= &#4<+"=+6 "#6 $<EL@F +M?E#+#@ D&<=@

&#4<+"=+6 "#6 @F+# 6+4<+"=+6K HF+ EB=+<5+6 @+>?+<"@(<+ 6+?+#6+#4+ ED $<EL@F +M?E#+#@ &#6&4"@+= " @<"#=&@&E# ED $<EL@F >E6+=
D<E> <"#6E> $<EL@F "@ IEL+< := J:> @F<E($F =(<D"4+ 6&DD(=&E#’6E>&#"@+6 $<EL@F "@ &#@+<>+6&"@+ := J:> @E "#E>"IE(= =4"I&#$

$<EL@F "@ F&$F+< := J:> K ,+ "I=E DE(#6 @F"@ @F+ =(<D"4+ <E($F+#&#$ ED @F+ D&I>= <+DI+4@= @F+ "#E>"IE(= =4"I&#$ B+F"5&E< LF+# @F+

5"I(+ ED := J:> &= IEL+< @F"# 0N1/，LF&4F &>?I&+= @F"@ @F+ BE(#6"<9 6&DD(=&E# >+4F"#&=> ?I"9= "# &>?E<@"#@ <EI+ &# @F+ =4"I&#$

B+F"5&E< ED =(<D"4+ <E($F+#&#$ K

!"#$%&’(：?EI94<9=@"II&#+ D&I>=，=(<D"4+ <E($F+#&#$，@+>?+<"@(<+，$<EL@F
)*++：.7;0O，0;70G，;/P0，;QPP

!R<ES+4@ =(??E<@+6 B9 @F+ C@"@+ *+9 O+5+IE?>+#@ R<E$<"> DE< T"=&4 3+=+"<4F ED GF&#"（U<"#@ VEK :001GT;/270:）"#6 @F+ V"@&E#"I V"@(<"I C4&+#4+

WE(#6"@&E# ED GF&#"（U<"#@ VEKP01./07P）K

- GE<<+=?E#6&#$ "(@FE< K X’>"&I：YLM(Z>"&I K MS@( K +6(K 4#

P///:期 杨吉军等：多晶薄膜表面粗化与生长方式转变


